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Данная книга представляет собой не только подробное справочное пособие по микроконтрол-
лерам семейства LPC2000, но и практическое руководство по их программированию и использо-
ванию для решения широкого круга задач по проектированию электронной аппаратуры.  

В ней содержится полное описание микроконтроллеров семейства LPC2000, в том числе архи-
тектуры ядра ARM7TDMI-S, системы команд, регистровой структуры и аппаратного построения 
основных и периферийных модулей LPC2000, а также рекомендации производителей по програм-
мированию и применению. 

Книга содержит подробные описания программной среды разработки-отладки приложений IDE 
IAR Embedded Workbench и программы-загрузчика Flash-памяти LPC2000 Flash Utility с примера-
ми, поясняющими возможности их практического применения. 

Также приведены примеры алгоритмов и исходных текстов управляющих программ на языке C, 
демонстрирующих пользователю «в железе» работу ядра и периферийных узлов микроконтролле-
ра. Все представленные программы написаны или протестированы лично автором книги, снабже-
ны описаниями и комментариями, содержат драйверы периферийных устройств и могут использо-
ваться в пользовательских приложениях на базе микроконтроллеров семейства LPC2000. 

Предназначена для специалистов в области разработки электронной аппаратуры, радиолюбите-
лей и студентов технических вузов. 
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